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有研半导体硅材料股份公司 

2025 年 12 月投资者关系活动记录表 

投资者关系活动 

类别 

特定对象调研        □分析师会议 

□媒体采访            □业绩说明会 

□新闻发布会          □路演活动 

□现场参观            □其他 

时间 参与单位名称及人员姓名 

2025年 12月 19 日 中信证券等机构投资者共计 22人 

地点 公司会议室 

上市公司接待 

人员姓名 

       总经理           张果虎 

董事会秘书、财务总监  杨波 

    证券事务代表      孙媛 

 

 

 

投资者关系活动主要

内容介绍 

一、公司基本情况介绍 

就公司基本概况、前三季度经营情况、未来规划等

进行介绍。 

二、问答环节主要内容 

1、在市场竞争激烈的情况下，贵公司是如何实现硅片

毛利率提升的？ 

答：硅片毛利率的保持取决于市场需求、产能利用率、

新产品研发进度及国产化进程等综合因素。公司硅片产

品毛利率的提升，主要得益于以下四点:一是新产品占

比在提高，其中 8英寸硅片的超低阻、MCZ、区熔等产

品，相比常规硅片具有一定的价格优势。二是产销量增

长有效带动公司产能利用率，降低了整体成本，目前硅

片产能利用率保持在 95%以上。三是公司持续推动国产



化。以区熔产品为例，从设备到原材料各环节已全部实

现国产化，提升了盈利空间。四是公司坚持差异化竞争

策略，确保在产能利用率较高的基础上稳步扩产，从而

维持了整体盈利结构的稳定性。 

 

2、请问公司在 12 寸硅片月产能达到 15 万片后，是否

有后续的扩产规划？  

答：公司通过参股山东有研艾斯布局 12英寸硅片业务，

当前产能已达到 15 万片/月，并有清晰的扩产规划，逐

步将产能提升至 30 万片/月，未来可视市场情况可进一

步扩展。 

 

3、公司刻蚀设备用硅材料业务中成品部件的占比如

何？刻蚀设备用硅材料目前国内与海外市场的贡献比

例如何？接下来的市场拓展策略是怎样的？ 

答：目前，公司刻蚀设备用硅材料成品部件的业务占比

相对较低，但未来将逐步提升。公司正积极推进从材料

到零部件的一体化布局，成品部件已成为明确的增长方

向，预计明年其销售额将实现大幅增长。刻蚀设备用硅

材料目前仍以海外市场为主，海外销售额约占 70%。  

未来，公司将坚持国内市场深耕与国际市场拓展双

线推进，继续深化与现有战略客户的合作，充分发挥股

东海外市场优势，同时积极开拓国内市场。 

 

4.请问公司是否有存储芯片领域的客户？ 

答：公司在存储芯片领域已形成多维布局。在直接供应

方面，公司刻蚀设备用零部件已进入部分存储客户供应

链，其中对长江存储的认证正在积极推进中；同时，参

股公司山东有研艾斯的 12 英寸硅片已实现向长江存储



批量供货。此外，公司还通过控股股东的子公司向台积

电供应零部件产品。 

 

5、在战略层面，公司的发展更侧重于依托内部发展，

还是会考虑通过外部并购来实现增长？ 

答：公司将坚持国内市场深耕与国际市场拓展双线推

进，围绕半导体硅片和零部件主营业务，科学谋划并推

进系统性产业布局。公司坚持产品差异化策略，通过不

断丰富产品矩阵，向相邻产品、技术与业务领域延伸，

提高与客户合作的深度广度，提升企业核心竞争能力，

为股东创造可持续的价值回报。 

在实施路径上，公司一方面，依托自主研发与产能

优化实现稳健发展；另一方面，积极关注行业优质资源，

适时开展并购整合，以推动产业链协同发展。 

附件清单 

（如有） 
无 

日期 2025年 12月 25日 

 


